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(57) Epoxidové dvousloZkové lepidlo typu A
z ‘epoxidového zé&kladu podle &s. autorské-
ho osvéd&eni &. 253 117 md podstatu v tom,
e sest&vad z 30 hmotnostnich dild kyaneto-
vaného dikyandiamidu na 100 hmotnostnich
dilt epoxidového zdkladu podle &s. autorské-
ho osvéd&eni &. 253 117. Vytvrzuje se pfi
20 a? 25 ©C po dobu 3 hodin, popripadé pri
60 ©C za 30 minut. Spoj je tvrdy, hladky,
leskly, odoldva dob¥e vodé a vSem organic-
kym a anorganickym rozpoudtédlim. Pevnost
ve smyku spoje je 4,5 MPa a% 5,5 MPa u %e-
leza, 1 a% 2 MPa u mé&di, u skla pevnost
spoje prevy3uje pevnost béZného laborator-
niho skla.
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Vyndlez se tykd epoxidového dvousloZkového lepidla typu A z epoxidového zdkladu p¥i-
praveného zplsobem podle &s. autorského osvéd@eni &. 253 117.

Dosud zndmd lepidla pro G&ely spojovadni sklo-sklo, kov-sklo, kov-kov a ostatnich
materidld, vyrobend na bdzi epoxidovych prysky¥ic jsou pomd&rn& tekutd i p¥i vysokych visko-
zitdch, takZe za dobu neZ dojde k vytvrzeni se mus{ spoj fixovat a p¥esto pfi lepeni svislych
ploch dochdzi k vytékdn{ lepidla ze spoje. P¥i vyrazném zvySeni viskozity, nap¥fiklad p¥ida-
nim anorganickych ldtek se sice omezi tekutost, ovSem obecné se zhorSuji mechanické, po-
ptipad& elektroizola&ni vlastnosti, nap¥iklad pevnost spoje ve smyku, izola&ni odpor, atd.

s

Tyto nepfiznivé jevy se odstrani pouZitim lepidla, jehoZ epoxidovy zdklad je p¥ipravovén
zplsobem podle &s. autorského osvéd&eni &. 253 117, jehoZ podstatou je, Ze v epoxidové
pryskyfici tekuté, vzniklé reakci 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu s epichlorhydrinem v mol&r-
nim pomé&ru 1:5 a% 6 se rozpusti nemodifikované prysky¥ice, jeji% moldrni pom&r 2,2-bis/4-
~hydroxyfenyl/propanu a epichlorhydrinu je 1:1,4 a je za laboratorni teploty tuhd, pridemZ
mnozstvi tuhé epoxidové pryskyfice se volf od 5 do 50 hmotnostnfich %, &imZ vznikne viskozni
pasta, kterd je p¥i teploté& 20 aZ 25 ¢ tixotropni a vysoce lepivd, zatimco rozpoulténi
se provddi p¥i teploté 60 a% 80 Sc, za atmosférického tlaku a za sté&lého michéni. Epoxidové
dvousloZkové lepidlo z vy3e uvedeného epoxidového zdkladu podle vyndlezu mé& podstatu v tom,
e sestdvd z 30 hmotnostnich dilh kyanetovaného dikyandiamidu a 100 hmotnostnich df14 epoxi-

dového zékladu podle &s. autorského osvé&déeni &. 253 117.

Lepidlo se vytvrzuje p¥i 20 az 25 °c po dobu 3 hodin, pop¥fipadé p¥i 60 °¢ za 30 minut.
Sspoj je tvrdy, hladky, leskly, odoldvd dob¥e vodé a vdem organickym a anorganickym roz-
poustédlim. Pevnost ve smyku pro sj .j ?elezo-Zelezo je 4,5 a%Z 5,5 MPa, m&d-m&d 1 a¥ 2 MPa.
Pevnost spoje sklo-sklo pfevy3uje pevnost b&Zného laboratorniho skla.

Viskozita a tixotropita lepidla se upravi mnoZstvim tuhe epoxidové prysky¥ice ve smé&si.
Viskozita je v rozmezi 40 aZz 1 200 Pa.s., p¥i 20 Sc. Tixotropita lepidla je jiZ p¥i koncent-
raci 20 % tuhé epoxidové pryskyfice ve smési tak vysokd, Ze lepidlo p¥i teploté& 20 aZ 24 °c
z lepené i svislé plochy nesték&. P¥i zah¥4ti i vysoce viskozni varianty lepidla na 60 ¢
se viskozita sni%i aZ o dva ¥4dy a lepidlo tim mife zatéci i do velmi Uzkych 5t&rbin. Po

zchladnuti se viskozita opét zvy8i na plivodni hodnotu.
p¥riklad
Vytvrzovédni epoxidového zdkladu

100 hmotnostnich dild epoxidového zdkladu p¥ipraveného podle &s. autorského osv&d&eni
&, 253 117 se v pastovitém stavu dukladné promichd s 30 hmotnostnimi dily tvrdidla-kyaneto-
vaného dikyandiamidu. Tvrdidlo se p¥ipravi tak, Ze do 2,3 hmotnostnich d{1& 35 % kyseliny
chlorovodikové se pfidd 1 hmotnostni dfl anilinu a smés zchlad{i na ~5 °c. po této smési
se za stélého michdni a udrZovan{ teploty na uvedené teploté (-5 ©¢) se pomalu pridavé
10 hmotnostnich dild kyanetovaného dietylentriaminu po dobu 1 aZ 2 hodiny. Smés se miché
za stdlého chlazeni je&té 30 a% 60 minut. Potom se nechd p¥i teplot& 20 az 25 Oc st4at 12 a%
24 hodin, zahYeje se na 40 % a pfid4 se 1,1 hmotnostniho dilu dikyandiamidu. Po rozpuSté-
ni vSech sloZek se smés zah¥ivd je3té pod zpétnym chladicem p¥i 60 °c az 70 °C minim4ln&
8 hodin. Vytvrzuje se 3 hodiny p¥i 20 aZ 25 e, pfi teploté& 60 aZ 100 Oc se &as vytvrzova-
ni zkracuje aZ na 30 minut. Slepend soustava se da pouzivat asi po 12 hodindch. Teplotni
odolnost je krdtkodobd do 150 c.



CS 264 908 B3 3
PREDMET VYNALEGZU
Epoxidové dvousloZkové lepidlo typu A z epoxidového zdkladu podle &s. autorského osvédie-

nf &. 253 117, vyznalujfci se tim, Ze sestdvd z 30 hmotnostnich dild kyanetovaného dikyan-
diamidu a 100 hmotnostnich dild epoxidového zdkladu podle &s. autorského osv&dceni &. 253 117.
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